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Abstract (en)
Solvent treatment of parts involves using closed circuits in which solvent is regenerated by low pressure evaporation and high pressure
condensation. Surface treatment of parts is carried out using a solvent or solvent mixture maintained in closed circuits which optionally pass through
the treatment chamber and which regenerate the solvent by evaporation at low pressure and condensation at high pressure. An Independent
claim is also included for an installation for carrying out the above process. Preferred Features: The low pressure is below atmospheric pressure,
especially 0.001-0.95 bars, and the high pressure is above atmospheric pressure, preferably 2-15 (especially 3-8) bars The solvent may be water or
an aqueous mixture.

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Teilen mit einem Lösungsmittel oder einem Lösungsmittelgemisch in einer Arbeitskammer
vorgeschlagen, insbesondere zur Reinigung von Metallteilen, sowie eine Anlage zur Durchführung des Verfahrens. Das Lösungsmittel oder
Lösungsmittelgemisch wird erfindungsgemäß in einem geschlossenen, wahlweise durch die Arbeitskammer führenden Kreislauf gehalten
und im wesentlichen kontinuierlich durch Verdampfen und Kondensieren aufbereitet. Das Verdampfen erfolgt erfindungsgemäß bei einem
ersten, niedrigen Druck und das Kondensieren bei einem zweiten, höheren Druck, so dass insbesondere eine hohe Energieeffizienz des
Aufbereitungsvorgangs gegeben ist. Die in der Anlage herrschenden Druckunterschiede können vorteilhaft auch zum Transport des Lösungsmittels
oder Lösungsmittelgemischs oder für eine effizientere Adsorption und Desorption eines für das Spülen der Arbeitskammer vorgesehenen
Adsorptionsfilter verwendet werden. <IMAGE>
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